
 

 

R.U.C N° 20605603417

NOTA DE SALIDA

CH04-00040523

 

Dirección: AV. ALFREDO MENDIOLA NRO. 305 URB. INGIENERIA - LIMA - LIMA - SAN MARTIN
DE PORRES

Teléfono:325593 Celular:930190762

NRO.DOC : FECHA DE EMISIÓN : 04/05/2023

SEÑOR(ES) : A. ORIGEN: : ALFREDO MENDIOLA

MOTIVO : RETIRO GUIA : -

USUARIO
REGISTRO

: AALMACEN305    

ITEM DESCRIPCIÓN. UND. MEDIDA CANTIDAD P. VENTA PV. TOTAL

1 LEGACY NAIL PACK DIP POWDER SYSTEN NIU 1.000 190.00 190.00
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

 
OBSERVACIÓN: se da salida al SKU ACL2023185 LEGACY NAIL PACK DIP
POWDER SYSTEN . NO FIGURA EN LA transacciones.

       

           


